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Opis wzoru

Przedmiotem wzoru uzytkowego jest podstawa procesowa, drukarki przestrzennej, do szybkiego
przygotowywania zgtadéw metalograficznych, przeznaczona do stosowania w module redukujgcym ob-
jetosé przestrzeni roboczej urzgdzenia SLM 280 firmy SLM Solutions.

Znany jest z chinskiego zgtoszenia wynalazku CN111941835A mechanizm mocowania podtoza
do urzadzenia do formowania laserowego metodg wytwarzania przyrostowego, ktory sktada sie z ramy
mocujgcej podtoze, dolnej czesci podnoszgcej oraz czesci ograniczajgcej ramy mocujgcej. Rama mo-
cujgca podtoze obejmuje kilka ram utozonych w sposdb zagniezdzony i wyposazonych w centralne
otwory przelotowe, przy czym rozmiary ram zwigkszajg sie sekwencyjnie od wewnatrz do zewnatrz.
Korpus cylindra tymczasowego podgzajgcego za ramg jest potgczony z dolng czescig kazdej ramy i ma
utworzony centralny otwér przelotowy, ktéry komunikuje sie z centralnym otworem przelotowym ramy
potgczonej z korpusem cylindra tymczasowego i ma taki sam rozmiar i ksztatt. Poziome otwory ograni-
czajgce znajdujg sie po dwdch symetrycznych stronach kazdej ramy, gdy ramy sg umieszczone w tej
samej ptaszczyznie otwory ograniczajgce po obu stronach wszystkich ram sg odpowiednio wyréwnane.

Znana jest z amerykanskiego zgtoszenia wynalazku US2022258421A1 kaseta z zywicg przezna-
czona do urzadzenia do wytwarzania przyrostowego. Kaseta z zywicg zawiera przepuszczajgce swiatto
okno, potgczong z oknem i otaczajgcg okno rame oraz co najmniej jedng przegrode potgczong z rama.
Rama i okno tworzg wneke, w ktorej umieszczana jest lekka zywica polimeryzacyjna. Przegroda roz-
cigga sie nad oknem i ciggle sie z nim styka, dzielgc wneke na wiele niezaleznych obszaréw konstruk-
cyjnych, z ktérych kazdy jest przystosowany do przyjmowania roznych lekkich zywic polimeryzacyjnych.

Znany jest z amerykanskiego zgtoszenia wynalazku US2020070418A1 zmienny rozmiarowo,
w petni zautomatyzowany system drukowania 3D oparty na cylindrycznym uktadzie wspétrzednych,
ktéry obejmuje podstawe wyposazong w wysuwang platforme roboczg. Podstawa wyposazona jest
w pionowg boczng ptyte podporowg na swoim boku. Gérny koniec bocznej ptyty podporowej potgczony
jest z gorng plyta, a gorna plyta znajduje sie bezposrednio nad podstawg. Dolna strona gérnej ptyty
potagczona jest z tulejg za posrednictwem gniazda utworzonego w kolumnie. Dolny koniec tulei wyposa-
zony jest w wystep, ktérego dolny koniec potgczony jest z belkg poprzeczng. Dolna strona belki po-
przecznej wyposazona jest w srube kulowg, ktérej jeden koniec jest potgczony z koncem napedowym
pierwszego serwosilnika umieszczonego na zewnetrznym koncu belki poprzecznej, a drugi koniec po-
taczony jest z gniazdem $ruby kulowej umieszczonym w bloku przesuwnym.

Powszechnie stosowany standardowy modut redukujgcy przestrzen roboczg maszyny SLM 280
wyposazony jest w platforme procesowg, ktéra ma postac prostokatnej ptytki o zaokrgglonych narozach
o wymiarach 100 x 100 x 15 mm i ktéra za pomoca srub mocowana jest do czota poruszajgcego jg ttoka
osadzonego w cylindrycznej tulei.

Na powyzszych platformach procesowych w technologii selektywnego laserowego przetapiania
kolejnych warstw metalowego proszku wytwarza sie prébki, ktére nastepnie na etapie doboru parame-
trow procesu PBF-LB/M poddaje sie analizie poziomu porowatosci, mikrostruktury, twardosci. W powyz-
szym celu nalezy przecig¢ wytworzong prébke, zatopi¢ w zywicy a nastepnie wyszlifowac i wypolerowac
na urzgdzeniach do preparatyki metalograficznej. Przy zastosowaniu powyzszej platformy procesowej
wytworzone probki muszg zostac¢ odciete w obszarze struktur wspierajgcych lub przeciete wraz z plat-
formg procesowa. Odcinanie pojedynczych prébek jest nieefektywne czasowo, stwarza ryzyko uszko-
dzenia oraz pomylenia prébek. W sytuacji, gdy wystepuje koniecznos¢ przeciecia prébek wraz z plat-
formg nastepuje catosciowe zniszczenie platformy procesowej o wymiarach 100 x 100 mm, co oczywi-
Scie jest niekorzystne finansowo.

Celem wedtug wzoru uzytkowego jest konstrukcja podstawy procesowej, ktorej zastosowanie
usprawni proces przygotowania zgtadéw metalograficznych wytwarzanych prébek w technologii
PBF-LB/M na etapie doboru parametréw dla nowo opracowywanych materiatow.

Podstawa procesowa, drukarki przestrzennej, do przygotowywania zgtadow metalograficznych
majgca postac prostopadtosciennego korpusu, ktéry wyposazony jest w otwory montazowe, wedtug
wzoru uzytkowego charakteryzuje sie tym, iz w prostopadtosciennym korpusie, utworzone sg, roz-
mieszczone jedno obok drugiego, cylindryczne gniazda, w ktérych umiejscowione sg walcowate plat-
formy procesowe, ktore sg przykrecone srubami od ich spodniej strony do prostopadtosciennego kor-
pusu.

Wyodrebnienie w podstawie procesowej niezwigzanych trwale z jej pozostalym obszarem plat-
form procesowych, to jest obszaréw, na ktérych wytwarzane sg probki, jak w rozwigzaniu wedtug wzoru



PL 73897 Y1 3

uzytkowego, utatwia i przyspiesza proces przygotowania zgtadow metalograficznych. Rozwigzanie we-
dlug wzoru uzytkowego eliminuje zniszczenie catosci podstawy procesowej. W rozwigzaniu wedtug
wzoru uzytkowego zniszczeniu wraz z probkg podlegajg tylko platformy procesowe, ktére potgczone sg
potgczeniami Srubowymi. Opracowane rozwigzanie charakteryzuje sie duzg prostotg implementacii.

Przedmiot wzoru uzytkowego zostat uwidoczniony na rysunku, na ktérym fig. 1 przedstawia pod-
stawe procesowg w widoku z gory, fig. 2 podstawe procesowg w przekroju poprzecznym, fig. 3 pod-
stawe procesowg w widoku od spodu, a fig. 4 podstawe procesowg osadzong w module redukujgcym
objetosé przestrzeni roboczej drukarki przestrzennej w widoku aksonometrycznym.

Podstawa procesowa, drukarki przestrzennej, do przygotowywania zgtadéw metalograficznych
wykonana wedtug wzoru uzytkowego ma postac prostopadtosciennego korpusu 1, w ktérym utworzone
sg, rozmieszczone jedno obok drugiego, cylindryczne gniazda 2, w ktérych umiejscowione sg walco-
wate platformy procesowe 3, ktére srubami 4, wkreconymi w nie od spodu, zamocowane sg do prosto-
padtosciennego korpusu 1. Cylindryczne gniazda 2 sg nieprzelotowe i w gtgb prostopadtosciennego
korpusu 1 odchodzg od jego gornej powierzchni. W prostokatnym korpusie 1 utworzone sg otwory mon-
tazowe 5 na sruby, ktérymi mocuje sie prostopadtoscienny korpus 1 do czota ttoka drukarki przestrzen-
nej. Podstawe procesowg wedtug wzoru uzytkowego wytwarza sie w rozmiarze 100 x 100 x 25 mm.
Rozmiar ten w zakresie dtugosci i szerokosci odpowiada rozmiarom modutu redukujgcego przestrzen
roboczg maszyny SLM 280. Grubos¢ korpusu 1 wynosi 25 mm, gtebokosé gniazd 2 wynosi 10 mm.
W powyzszej podstawie procesowej sytuuje sie dziewie¢, po trzy w jednym rzedzie, platform proceso-
wych 3 o $rednicy ¢ 29 mm i wysokosci 10 mm. Wielkos¢ platform procesowych 3 dobrana jest tak,
zeby prébki po przecieciu miescity sie w foremce do wykonania zgtadéw metalograficznych. W rozwig-
zaniu wedtug wzoru uzytkowego element wymienny stanowig tylko platformy procesowe 3, na ktérych
budowane sg probki.

Zastrzezenie ochronne

1. Podstawa procesowa, drukarki przestrzennej, do przygotowywania zgtadéw metalograficz-
nych majgca posta¢ prostopadtosciennego korpusu, ktéry wyposazony jest w otwory monta-
zowe, znamiennatym, ze w prostopadtosciennym korpusie (1), utworzone sg, rozmieszczone
jedno obok drugiego, cylindryczne gniazda (2), w ktérych umiejscowione sg walcowate plat-
formy procesowe (3), ktére srubami (4), wkreconymi w nie od spodu, zamocowane sg do pro-
stopadtosciennego korpusu (1).
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Rysunki

Fig. 2
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Fig. 3

Fig. 4
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